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Press release

Evonik estard na Feiplar Composites & Feipur 2016 13 de outubro de 2016

Com a participacao de varias linhas de negécios, a Evonik Regina Bdrbara
Telefone 3146-4170

apresentara vasto portfolio de produtos e lancamentos que fax 3146-4208

. regina.barbara@evonik.com
atendem formuladores dos segmentos de composites,
poliuretanos e plasticos de engenharia.

A Evonik, uma das lideres mundiais em especialidades quimicas,
participara da Feiplar Composites & Feipur 2016 - Feira e
Congresso Internacionais de Composites, Poliuretano e
Compostos Termoplasticos/Plastico de Engenharia, que ocorrera
entre os dias 8 a 10 de novembro, das 12 as 21 horas, no Expo
Center Norte, em Sao Paulo.

O objetivo é promover novos produtos e reforcar a posicao da
empresa como uma das principais fornecedoras de solucdes para
as industrias destes mercados, que exigem cada vez mais
solucodes de alta tecnologia e customizadas para cada aplicacao.

Produtos em destaque e novidades

A linha de Poliuretanos da Evonik realizara o lancamento oficial do
projeto “Evonik PU Foam Academy” na América do Sul. Trata-se de
uma iniciativa global que tem como objetivo aumentar a
capacitacdo profissional sobre a tecnologia do poliuretano com
foco em espumas flexiveis em bloco, por meio de treinamentos
personalizados e eventos especialmente desenvolvidos em
parceria com os clientes Evonik.

Nesta linha, também serdo apresentados novos produtos, como:

Ortegol BS 1 - aditivo que melhora o espalhamento do adesivo em
aglomerados.
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Tegoamin ZE 5 - catalisador especial de amina tercidaria com
emissdo zero, indicado para espuma flexivel e HR moldado.

Ortegol AO 7 - redutor de “scorching” em espumas flexiveis.

Ortegol VCO - aditivo indicado para abrir células de espumas
viscoelasticas.

Para materiais de nicleo e matrizes termoplasticas e termofixas,
serdo destaques:

Rohacell HERO - Espuma rigida de PMI (polimetacrilimida)
utilizada como material de ndcleo em estruturas de compésitos
tipo sanduiche recentemente desenvolvida para o mercado
aeroespacial. Este novo grade apresenta maior potencial na
reducao de peso e melhor performance com relacdo a tolerancia a

danos e visibilidade ocasionada por eventos de impacto.

Rohacell Tripple-F - Espuma rigida de PMI (polimetacrilimida)
utilizada como material de ndcleo em estruturas de compdésitos
desenvolvida para que seja possivel realizar a expansao da mesma
diretamente no molde produzindo geometrias complexas sem
desperdicio de material. A tecnologia permite que insertos sejam
integrados nas pecas. A producdo de itens em série utilizando o
material Rohacell Tripple-F é otimizada quando uma taxa de
1.000 a 40.000 pecas por ano é atingida.

VESTAKEEP - polimero de PEEK (Polieteretercetona) que pode ser
utilizado como matriz termoplastica para as fibras em materiais
compostos. VESTAKEEP é apropriado para a aplicacdo em fibras
unidirecionais e tecidos feitos de fibras de carbono, vidro ou

aramida.
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VESTAMID HTplus - polimero de poliamida de baixa viscosidade
que proporciona boa impregnacao de fibras em aplicacbes de
compésitos. Com temperatura de transicao vitrea (Tg) de 125 °C e
uma janela de processo de 300 °C, esta é uma matriz
termoplastica que suporta elevadas temperaturas, muito
apropriada para aplicacbes automotivas e aeroespaciais quando

combinadas com fibras de carbono, vidro e aramida.

Vestanat PP - material base poliuretano que pode ser utilizado
como uma matriz termofixa na fabricacdo de compdsitos. Em
temperatura ambiente o material é sélido e nao pegajoso (tacky).
A aproximadamente 80 °C o material passa a ser moldavel e ja
comeca a apresentar um comportamento pegajoso. A cura do
material € iniciada a 130 °C com ciclos de 30 minutos. A condicao
de cura otimizada ocorreria a temperatura de 180 °C - 190 °C com

ciclos de 3 minutos.

NANOPOX - concentrado de nanosilica em resina epoxi. Os
produtos da linha Nanopox sao utilizados para substituir uma
parte da resina epoxi em formulacdes existentes, tipicamente na
gama de 20-30%. Podem ser combinados com todas as resinas
epéxi comercialmente disponiveis e curada com todos os
endurecedores tipicamente utilizados.

Introduzindo Nanopox na formulacdao de epdxi, melhora-se
diversas propriedades do compodsito, como: aumento da
resisténcia, modulo e dureza; melhora dureza (resisténcia a
fratura, resisténcia ao impacto); aumenta o desempenho a fadiga;
auxilia propriedades de compressao e ndo promove nenhuma
alteracdo na Tg.

ALBIDUR - concentrado de particulas de borracha de silicone em
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resinas reativas. Os diferentes tipos ALBIDUR podem ser usados
para melhorar a dureza de formulacdes termorrigidas. Ao
contrario do endurecimento da maneira tradicional, o modulo e a
Tg das resinas modificadas ndo sdo reduzidas, além do
desempenho de fadiga ser melhorado significativamente.

Os produtos da linha ALBIDUR estdo disponiveis em resinas epoxi
(aromaticos ou cicloalifaticos), em resinas de acetato de vinila, em
resinas de poliéster insaturadas e em poliol. Outras matrizes estao
disponiveis mediante solicitacdo.

Exemplos de possiveis usos para ALBIDUR incluem: materiais e
compositos reforcados com fibra; aplicacoes em equipamentos
elétricos/eletronicos (fundicdo, casting, potting e
encapsulamento); revestimentos de protecdo sem solventes e
adesivos estruturais.

ALBIFLEX: concentrados de copolimeros elastoméricos em resinas
ep6xi. Os produtos da linha Albiflex podem ser copolimeros de
ep6xi de silicone ou acrilicos terminados em poliuretanos,
projetados para aumentar a flexibilidade de formulacdes de
termorrigidos. Podem ser usados em revestimentos flexiveis
(coatings) e selantes utilizados em aplicacoes
elétricas/eletrénicas.

Adesivos acrilicos podem ser otimizados em relacio a
flexibilidade sem perda de resisténcia e outras propriedades.
ALBIFLEX também pode ser usado em sistemas para placas de
circuito impresso e como polimero-base para os compostos de
potting e de fundicdo (casting) para componentes eletrénicos.

Silicas e Silanos para os mercados de adesivos, selantes e
compositos:
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AEROSIL® R 208 - silica pirogénica pos-tratada e altamente
hidrofobica. Se destaca por conferir excelente eficiéncia de
espessamento, superior desempenho reolégico e o6tima
estabilidade a armazenagem em formulacdes epéxi, poliuretano e
outros sistemas.

AEROSIL® R 805, AEROSIL® R 812 S e AEROSIL® R 106 - silicas
pirogénicas hidrofébicas que se destacam por conferir alta
transparéncia aos diversos sistemas.

Dynasylan® 1146 - silano multifuncional de alta eficiéncia como
promotor de adesdo, baixo teor de VOC, manuseio facil e seguro,
baixo impacto ambiental. Aumenta a hidrofobicidade do sistema,
diminuindo a absorcdo de agua durante o armazenamento.

VPS 7163 - N,N,N-Tris (3-trimethoxy-silylpropyl) triisocyanurate
- silano liquido e transparente que possui baixa volatilidade, alta
estabilidade térmica, age como reticulador e promove boa
aderéncia em sistemas criticos como PU ou silicone e subtratos
como metais, vidro, plasticos.

Eventos simultaneos

Paralelamente a feira, a Evonik participara dos Painéis Setoriais, do
VIl Congresso Internacional de Poliuretano e do IV Congresso
SAMPE Brazil - Sociedade para o Avanco de Materiais e Engenharia
de Processos.

Painel Isolamento Térmico

Dia 8/11 - 9h20

Tema: Plataforma Evonik de Produtos, Servicos & Tecnologias para
Painéis Continuos de Poliuretano - Equipe Técnica Mundial
dedicada a industria

Painel Automotivo
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Dia 9/11 - 10 horas
Tema: Plataforma Evonik de Produtos, Servicos & Tecnologias para
solucao de problemas na producdo de espumas HR moldadas

Painel Mineracao

Dia9/11 - 10h40

Tema: Apresentacdo do Portfolio de Aditivos Evonik para o
Segmento CASE PU (Tintas, Adesivos, Selantes e Elastomeros)

Painel Espumas Flexiveis

Dia 10/11 - 9h40

Tema: Investindo em treinamentos - Apresentacdo do projeto
“Evonik PU Foam Academy”

Painel Aeroespacial

Dia 10/11 -12h10

Tema: “Reducdo de custo e peso em estruturas tipo sanduiche
para aplicacdo na industria aeroespacial através da utilizacdo de
um novo material de nucleo de alta performance, com alta
resisténcia a temperatura e tolerancia a danos.”

VIl Congresso Internacional de Poliuretano:

Dia9/11 - 15h20

Apresentacdo do programa de treinamento “Evonik PU Foam
Academy”. O foco desta apresentacdo sera o Centro Técnico de
Servicos América do Sul da Evonik, localizado em Americana, SP.

Dia9/11 - 17h20

Palestra “Silica pirogénica hidroféobica AEROSIL® e silano
organofuncional Dynasylan® como aditivos de alta performance
em adesivos para aplicacdo em compdsitos”

IV Congresso SAMPE Brazil 2016:
Dia9/11 - 13h30 - 14h10
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Apresentacdo “Reducdao de custo e peso em estruturas tipo
sanduiche para aplicacdo na industria aeroespacial através da
utilizacdo de um novo material de nlcleo de alta performance,

com alta resisténcia a temperatura e tolerancia a danos.

Servico:

Feiplar Composites & Feipur 2016

Data: 8 a 10 de novembro

Horario: das 12h00 as 21h00

Local: Expo Center Norte - Pavilhdo Verde

Endereco: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - Sao
Paulo

Estande: C7 , entreasruas Ce D

Informagdes sobre a empresa:

Evonik, o grupo industrial criativo da Alemanha, é um dos principais lideres
mundiais em especialidades quimicas. A esséncia de sua estratégia corporativa é
o0 crescimento rentdvel e o aumento sustentado do valor da empresa. Suas
atividades se concentram nas principais megatendéncias de salde, nutricdo,
eficiéncia de recursos e globalizacdo. A Evonik se beneficia especificamente de
seu talento inovador e de suas plataformas de tecnologia integrada.

A Evonik atua em mais de 100 paises no mundo inteiro. No ano fiscal de 2015,
mais de 33.500 colaboradores geraram vendas em torno de 13,5 bilhdes de
Euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de cerca de 2,47 bilhdes de
Euros.

No Brasil, a histéria da Evonik Industries, comecou em 1953. A empresa conta
hoje com cerca de 600 colaboradores no Pais e seus produtos sdo utilizados
como matéria-prima em importantes setores industriais, como: automotivo,
agroquimico, biodiesel, borracha, construcdo civil, cosmético, farmacéutico,
nutricdo animal, papel e celulose, plastico, quimica e tintas.

Nota legal:

Na medida em que expressamos prognésticos ou expectativas e fazemos
declaracdes referentes ao futuro neste comunicado a imprensa, tais
prognodsticos, expectativas e afirmacdoes podem envolver riscos conhecidos ou
desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evolugdes reais
podem variar em funcdo de mudancas no ambiente de negécios. A Evonik
Industries AG e suas coligadas ndo assumem nenhuma obrigacdo no sentido de
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atualizar os prognodsticos, as expectativas ou declaragdes contidas neste

comunicado.

Evonik Degussa Brasil Ltda.
Fone: (11) 3146-4100
www.evonik.com.br
facebook.com/Evonik
youtube.com/Evonikindustries
linkedin.com/company/Evonik
twitter.com/Evonik

Assessoria de Comunicagdo:
Via Publica Comunicacao

Tais Augusto: (11) 4423.3150 - 99642.7274
Inés Cardoso: (11) 3562.5555 - 99950.6687
imprensa@viapublicacomunicacao.com.br
www.viapublicacomunicacao.com.br
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http://www.evonik.com.br/
http://www.facebook.com/Evonik
http://www.youtube.com/user/EvonikIndustries
http://www.linkedin.com/company/evonik
https://twitter.com/Evonik
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